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以下資料由來頡科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意
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   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：來頡科技股份有限公司 (股票代號：6799)

	輔導推薦證券商
	元大證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司、
群益金鼎證券股份有限公司


	主辦輔導券商聯絡人電話
	元大證券股份有限公司 李紹宇 (02)2718-1234 #6791

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購來頡科技股份公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦
	協辦

	
	元大證券
股份有限公司
	第一金證券
股份有限公司
	群益金鼎證券
股份有限公司

	認購日期
	109年11月23日

	認購股數（股）
	902,000
	150,000
	150,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	2.46%
	0.41%
	0.41%

	認購價格
	56元/股
	57.33元/股
	57.33元/股

	
	前揭各認購價格係個別輔導推薦證券商與該公司個別議定。

	認購價格之訂定

依據及方式
	目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：
(1)市場法：本益比法(Price/Earnings Ratio，P/E Ratio)及股價淨値比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。
(2)成本法：係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。
(3)現金流量折現法：採用未來現金流量作為公司價值之評定基礎。
以上股票評價方法，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反映資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握；股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或成熟產業但獲利波動劇烈的景氣循環公司，而該公司屬獲利穩定之產業，故本推薦證券商僅就本益比法作為評估基準。
來頡科技股份有限公司(以下簡稱來頡或該公司)主要從事電源管理晶片之研發及銷售，為無晶圓廠（Fabless）IC設計公司。經參考國內已上市櫃從事IC設計公司之同業資料，選擇業務型態、產品性質、公司規模及營業項目較為相近者作為採樣同業，包含鈺太(上櫃公司，股票代號6679)、虹冠電(上市公司，股票代號3257)及類比科(上櫃公司，股票代號3438)，茲彙總採樣同業最近三個月(109年8月~10月)之平均本益比如下：
單位：倍
　　　　　　月份
採樣同業
109年
08月
109年
09月
109年
10月
平均
鈺太(6679)

42.94
41.81
41.34
42.03
虹冠電(3257)

29.02
27.59
27.73
28.11
類比科(3438)

54.45
58.80
56.58
56.61
上市股票-半導體業
23.78

24.34
24.33
24.15
上櫃股票-半導體業
19.45

19.30
19.88
19.54
資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站
由上表得知，採樣同業及上市櫃半導體業類股最近三個月(109年8月~109年10月)之平均本益比約介於19.54~56.61倍之間，然為避免取樣區間受極端值之影響，排除上櫃半導體業類股之本益比暫不擬採用，因此合理本益比區間約為24.15~56.61倍，另以該公司108年及109年第二季經會計師查核或核閱財務報告，設算該公司最近四季(108年第三季至109年第二季)之稅後淨利為62,731仟元，以該公司目前股本36,729仟股設算之最近四季每股稅後盈餘為1.71元，按上述本益比區間計算其參考價格，其參考價格區間約為41.30~96.80元，另考量興櫃流動性風險給予九折作為風險貼水，調整後每股參考價格區間為37.17~87.12元。議定主辦輔導推薦券商股票認購價格為56元，協辦輔導推薦券商股票認購價格為57.33元，皆介於每股參考股價區間之內，故與來頡議定之認購價尚屬合理。
綜上，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之各項評價法計算來頡之合理價格，並考量該公司之經營績效、獲利情形、所處市場環境、產業未來成長性及興櫃巿場流動性不足之風險，本主辦輔導推薦證券商元大證券股份有限公司、協辦推薦證券第一金證券股份有限公司及群益金鼎證券股份有限公司之認購價格分別為56元、57.33元及57.33元，皆介於採樣同業之參考價格區間，應屬合理。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	【公司簡介】

來頡科技股份有限公司成立於民國99年，主要從事電源管理的類比(Analog)暨混合訊號(Mixed-signal)積體電路設計、測試、生產及行銷等業務，目前於台灣以及中國已有合作之代理商，並透過代理商的資源及銷售網路進行銷售。截至民國109年10月底止，實收資本額為新台幣367,291仟元。
【歷史沿革】

年   度

重要記事

99年
· 公司成立中文名稱為邁鑫科技股份有限公司。設於台北市內湖區瑞光路66巷29號2樓之1。實收資本額新台幣14,000仟元
100年
· 轉投資西安來頡半導體。

· 現金增資2,500,000股，增資後股本新台幣60,000仟元。
101年
· 公司遷址於台北市內湖區瑞光路188巷62號4樓。

· 獲得ISO9001認證。

102年
· 公司遷址於台北市內湖區瑞湖街99號4樓。
103年
· 引進益鼎創投、和通創投、長風創投及聯陽半導體，現金增資17,900,000股，增資後實收資本額新台幣279,000仟元，登記資本額新台幣300,000仟元。

· 併購聯陽半導體Power team。

· 提供高度整合Li-ion battery切換式及線性式充電IC。

· 發佈高整合同步升壓放電IC。

· 發布業界最低待機功耗1uA LDO。
104年
· 發布小型封SOT23高壓同步降壓產品。

· 發佈大功率同步升壓控制器。

· 發佈小型化QFN2X2封裝3.5A低壓同步COT架構降壓轉換器。
105年
· 公司遷址於台北市內湖區瑞湖街178巷19號2樓。

· 轉投資M3 (Dallas)公司。

· 推出大功率集成功率晶體20A同步升壓轉換器。

· 推出Flip chip小封裝SOT23大輸出功率3.5A高壓同步降壓轉換器。 
106年
· 推出首款高電壓可調式限電流限電壓負載開關。

· 推出首款小型化集成電感/電容高切換頻率低壓降壓轉換器。

· 發佈超高輸出電流12A高集成COT架構低壓同步降壓轉換器。

· 推出42V耐壓車載同步降壓轉換器集成雙路限流及線補償功能。
107年
· 現金增資4,580,000股，增資後實收資本額新台幣324,833仟元，登記資本額新台幣400,000仟元。

· 推出首款小型封裝SOT563高集成低壓同步降壓轉換器。

· 推出超高精度1%迴授電壓低壓同步降壓轉換器。

· 發佈業界首款超小型高整合雙向限電流限電壓20V/6A負載開關。

· 發佈超低壓降小型化理想二極管。

· 推出多路LDO輸出集成負載開關小型化PMIC。
108年
· 引進元大創投，現金增資4,240,000股，增資後實收資本額新台幣367,291仟元。

· 推出超低電壓啟動one cell Alkaline同步升壓轉換器。

· 發佈高電壓28V輸入，高電流6A輸出同步降壓100% Duty降壓轉換器。

· 推出3A大電流低壓差線性LDO轉換器。

· 推出超小封裝1.6*1.2，大電流4A負載開關保護IC。
【經營理念】

來頡秉持著以誠信為最高原則，專注於本業之經營，重視技術之研發及業務行銷之拓展，建立以人才為本、成果共享、永續經營的企業經營理念，並專注於整合技術能力，以提供客戶高品質的服務及產品。
【未來展望】

(一)短期業務發展計畫

1.深耕公司的主要合作客戶
2.強化行銷業務管理
3.善用台灣與大陸半導體專業分工能力
4.與晶圓廠與封裝測試廠維持良好且密切之合作關係
5.積極配合客戶在東南亞等區域進行產品量產的需求
(二)中、長期業務發展計畫
1.密切關注科技發展趨勢及市場應用需求
2.持續投入資源於技術開發，累積產品研發技術資料庫與專利
3.持續強化與主晶片平台的合作
4.持續開發台灣以及大陸的銷售通路
5.持續深化與晶圓廠、封裝測試廠的長期合作關係


                                                                          

	主要業務項目：

主要從事電源管理的類比(Analog)暨混合訊號(Mixed-signal)積體電路設計、測試、生產及行銷等業務。                                          

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：




	產品名稱
	產品圖示

及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	資訊通訊類產品
	[image: image3.png]



	電源管理晶片（Power Management Integrated Circuits），是在電子設備系統中負責對電能的變換、分配、檢測及其他電能管理的職責的晶片，主要應用於Wifi-6路由器、家用閘道器（Home Gateway）、纜線
數據機(Cable Modem)、光線路終端設備(GPON)、TypeC等通訊類產品。
	277,274
	69.21

	消費性及其他產品
	
[image: image4]
	電源管理晶片（Power Management Integrated Circuits），是在電子設備系統中負責對電能的變換、分配、檢測及其他電能管理的職責的晶片，主要應用於SSD、智能家電等消費性3C產品。
	123,357
	30.79

	合     計
	400,631
	100.00


                                                                          

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  

單位：新台幣仟元                      

	年度

項目
	104年
	105年
	106年
(註一)
	107年
(註一)
	108年
(註一)
	109年截

至10月份止
(自結數)
(註三)

	營業收入
	不適用(註二)
	160,213
	245,546
	400,631
	488,608

	營業毛利
	
	45,585
	77,126
	142,420
	207,419

	毛利率(%)
	
	28.45
	31.41
	35.55
	42.45

	營業外收入
	
	350
	4,762
	4,170
	6,036

	營業外支出
	
	11,522
	6,055
	9,352
	16,009

	稅前損益
	
	(47,731)
	(14,317)
	32,716
	107,078

	稅後損益
	
	(47,731)
	(10,710)
	40,153
	111,818

	每股盈餘（元）
	
	(1.71)
	(0.35)
	1.13
	3.04

	股利發放
	現金股利(元)
	
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	
	-
	-
	-
	-


(註一)：上開財務資訊係依據國際財務報導準則編製之合併財務報告填列，並經會計師查核簽證。
(註二)：本公司自107年度首度適用國際財務報導準則，並附列106年度比較資訊，故不適用。
(註三)：係本公司依IFRSs編製自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	最近五年度簡明資產負債表

         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度

項目
	104年
	105年
	106年
(註一)
	107年
(註一)
	108年
(註一)

	流動資產
	不適用(註二)
	162,615
	229,518
	316,667

	長期投資
	
	-
	-
	-

	不動產、廠房及設備
	
	17,011
	16,275
	19,054

	無形資產
	
	306
	1,832
	3,035

	其他資產
	
	615
	4,946
	18,113

	資產總額
	
	180,547
	252,571
	356,869

	流動

負債
	分 配 前
	
	47,239
	67,925
	68,927 

	
	分 配 後
	
	47,239
	67,925
	68,927 

	非流動負債
	
	-
	840
	3,579

	負債

總額
	分 配 前
	
	47,239
	68,765
	72,506 

	
	分 配 後
	
	47,239
	68,765
	72,506 

	歸屬於母公司業主之權益
	
	133,308
	183,806
	284,363

	股本
	
	279,000
	332,211
	367,291

	資本公積
	
	127,550
	136,717
	163,209

	保留

盈餘
	分 配 前
	
	(276,532)
	(287,242)
	(247,089)

	
	分 配 後
	
	(276,532)
	(287,242)
	(247,089)

	其他權益
	
	3,290
	2,120
	952

	庫藏股票
	
	-
	-
	-

	非控制權益
	
	-
	-
	-

	權益總額
	分 配 前
	
	133,308
	183,806
	284,363

	
	分 配 後
	
	133,308
	183,806
	284,363


(註一)：上開財務資訊係依據國際財務報導準則編製之合併財務報告填列，並經會計師查核簽證。
(註二)：本公司自107年度首度適用國際財務報導準則，並附列106年度比較資訊，故不適用。
                                                                          

	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	106年
	107年
	108年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	28.45
	31.41
	35.55

	
	流動比率(%)
	344.24
	337.90
	459.42

	
	應收帳款天數(天)
	71
	52
	54

	
	存貨週轉天數(天)
	137
	94
	77

	
	負債比率(%)
	26.16
	27.23
	20.32


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image8.png]



公司概況資料表
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